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I. Fenn haqqinda mealumat:

Fennin adi: Kompiiter texnikasinin layihalendirilmasi ve texnologiyasi
Kodu:IPFS-B05

Tadris ili: 11l (2024-2025), VI semestr

Tadris yiikii: Cami: 60 saat (30 saat miihazire, 30 saat labaratoriya)
Tadris formasi: dyani

Tedris dili: Azarbaycan dili

AKTS iizra kredit: 6 kredit

Auditoriya N: 415

Sa[gt:V g. 2-cii saat 10'5-1150 miih.,| g. a/h 2-cii saat 10'5-11%0 lab.ll g a/h 1-ci saat 8.
10

Il. Miallim haqqinda malumat:

Adi, soyadi, elmi daracasi va elmi adi:Damirov Asaf Agacafar oglu t.i.f.d.,dosent
Maslahat saati: IV giin saat 149 -1540

E-mail linvani:asef.demirov@gmail.com

Kafedranin iinvani: Lankaran gahar Fizuli 170 a Tadris korpusu

lI.Tovsiya olunan darslik, dars vasaiti va metodik vasaitlar:

Osas adabiyyat
1.Z2.9.Qasimov “Kompiiter texnikasinin layihalandirilmasi va texnologiyas:”
fannindan Dars vasaiti.Baki.-2014
2. Z.9.Qasimov “EHV-nin lyihaladirilmasinin avtomatlasdiriimasi” fannindan
metodik gosteriglar. Baki-2017
3. Z.M.Sultanzada,M.F.Binnatov “EHV-nin istehsal texnologiyasi” Dars vasaiti.
Baki-2007.
4 WepctHeB B.B. KoHCcTpyupoBaHue U MUKpOMUHKUaTIOpU3auua IBA. YyebGHuk an
A By3oB. M.; Paauo u cBn3b, 2004-272 c.
5.H. H. NMpecHyxuH, B.A. lLlaxHeB "KoHCTpyMpOBaHUE 3NEKTPOHHbLIX
BblYUCNIUTENbHBIX MaWUH U cuctem”, YyeOHuk anna By3os. M.: Beicwas wkona,
2006-512 c.

Olava adabiyyat
1.KyabMmuH A5, "KoHcTpyupoBaHue  MUKpoMuHuaTiopuauunna 3BA. YyeOGHUK.
Moco6ue ans By3os. M.; Paauo u cesa3b, 2005-28 c.
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2.CnpaBoyHuK KOHCTpykTOpa PIA. O6uUiMe NpUHLKMNLI KOHCTPYHpPOBaHue. Mop
pea. B.P.Bapnamosa, M., Cos.Paauo, 2000-480 c.

3.PaspaGotka u ochopMneHne KOHCTPYKTOPCKOW AOKYMEeHTaL UK P3A.Cnpas.
NocoGue. 10.T. Pomansivena u ap., M., Paano u cenak, 2004-256 ¢

IV.Prerekvizitler: S/F kimi Il kurs talabalarina standartlagdirma va sertifikasiya fanni
tedris olunur.Bu sahe (izre anlayiglar ve prinsiplar tahlil olunur.

V.Korekvizitler: Bu fannin tadrisi ile eyni vaxtda bagqa buna oxsar fanlarin tadrisine
ehtiyac yoxdur.

VI. Fennin tesviri ve meqsedi:

Elektron hesablama masinlannin (EHM) inkisafinin 4-ci merhalesinda xUsusi sinif
kompiiterler fardi kompiterler meydana geldi, bu komplterlerin meydana gelmesine asas
sabablerdan biri de mikroprosessorlarin meydana galmasi idi.llk énce mikroprosessorlar
haqqinda mumi malumat verilir, onlarin inkisafindan, tayinatindan, xtisusiyyatlarindan
va tesnifatindan imumi malumat verilir. Novbati mévzularda mikroprosessorlarin elektrik-
texniki qurgularla qarsiligh elagasi, onlarin idara edilmasi va daxilindaki mikrokontrollerlar
hagqinda bshs olunur. Sonraki mévzularda mikroprosessorlarin arxitekturasi va
qurulugu, daxilindski registrlarin va sinlerin tayinati va islama alqoritmlari arasdirilir.
Sonda  mikroprosessorlarin  informasiya  emalinin proseslari hamginin
mikroprosessorlarin diger qurdularla qargiligh faaliyysti ve yaddas mexanizmlari
nazardan kegirilir.

Fannin tadrisi zamani asas maqsad talabalara kompiiterlar hagqinda imumi malumat
vermak onlarin hansi alamatlera gora tasnif olundugunu nazardan kegirmak.

~ Kompiiter texnikasinin layihslendiriimasi ve texnologiyasi fanninin bir elm olaraq
magsad va vazifalari, elmi-tedgiqat metodlan, diger elmlarla alagasi hagqinda
tasavviirlarin formalagdiriimasi;

- Kompiiter texnikasinin layihalandirilmasi ve texnologiyasi sistemlari taliminin taskili
formalan haqqinda tesavvirlerin formalagdiriimasi; - Sistemlarin simulyasiyasi taliminin
vasitalari haqqinda tesavvirlarin formalagdinimasi;

- Kompiiter texnikasinin layihalendirilmasi va texnologiyasi taliminin prinsipleri, talim
metodlan haqqinda tasavviirlerin formalasdinimasi;

- Bakalavr pillasinda tahsil alan talabalara Kompiiter texnikasinin layihslendiriimasi va
texnologiyas! taliminin maqgsad va vezifslari haqqinda tassvviirlerin formalasdirimasi;

- Bakalavr pillasinda tahsil alan telebaslere Kompiiter texnikasinin layihalandiriimasi va
texnologiyasi kursunun taliminds istifads olunan praktik tapsiriqlarin yerina yetirilmasi;

Vil.Davamiyyata verilan talablar:

Fann lzra semestr arzinde buraxiimig auditoriya saatlarninin imumi say1 Elmi
Suranin 16 may 2024-ci il tarixli gerarina uydun olaraq davamiyyst meyarlan nazere
alinmagla miayyan olunmus hadden yuxan oldugu halda telebs hemin fonden imtahana
buraxilmir, onun hamin fenn (zre akademik borcu qalir.

VIiL.Qiymatlandirma:
Qiymetlendirma zamani Elmi Suranin 16 may 2024-ci il tarixli qerarina uygun
olaraq giymatlandirme meyarlari nazer alinir.

Talabalarin biliyi 100 balli sistemle giymatlendirilir. Bundan 50 ball telsbe semestr
arzinda , 50 bali isa imtahanda toplayir. Semestr erzinda toplanan 50 bala asa§idakilar
aiddir: 20 bal seminar va laboratoriya darslerinde fealiyystine gére ve 30 bal
kollokviumlarin naticalerine gors.
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Imtahan biletine bir gayda olaraq fenni ehate eden 5 sual daxil edilir.

Qiymet meyarlan agagidakilardir:

-10 bal- telebe kegilmis material derinden baga diiir, cavabi deqiq va hartaraflidir.
-9bal-telebe kegilmis material tam baga digir,cavabr deqiqdir ve mévzunun matnini tam
aca bilir.

-8 bal-telebe cavabinda imumi xarakterli bezi qlisurlara yol verir,

-7 bal- telebe kegilmis material baga digir, lakin nezeri cehetden bazi masalalari

esaslandira bilmir

-6 bal- telebenin cavabi esasen dizgindir.

-5 bal-telebenin cavabinda galigmazliglar var, mévzunu tam ehate ede bilmir.

-4 bal- telebenin cavabi gismen dogrudur, lakin mévzunu izah edarken bezi sehvlers yol

venr;

- 3 bal- telebenin mévzudan xeberi var, lakin fikrini esaslandira bilmir;

- 1-2 bal - telebenin mévzudan qismen xeberi var.

-0 bal- suala cavab yoxdur.

Telebenin imtahanda topladi§i balin miqdan 17-den az olmamalidir. ks taqdirda

telabanin imtahan gostericileri semester erzinda tedris faaliyysti naticasinde topladigs

bala alava olunmur.

Semestr naticesine gére yekun qiymatlendirme (imtahan va imtahanaqadarki ballar
@sasinda)

Ne Bal Qiymat
Sozle Harfla

1. 91-100 ala A

2. 81-90 cox yaxs! B

3 71-80 yaxs! C

4. 61-70 kafi D

5. 51-60 genastbexs | E L
6. 50 vo ondan asag! qgeyri-kafi F ];

IX. Davranig qaydalarninin pozulmasi:Taleba Universitetin daxili nizam —intizam

gaydalarini pozdugda onun haqqinda @sasnamede nazerde tutulan qaydada tadbir
gorulacak.

X. Taqvim mévzu plani: Miihazira - 30 saat, labaratoriya — 30 saat, Comi 60 saat.
Miihazira mévzularn

i’ Movzunun adi ve mazmunu Saat Tari

1. | Giris. Kursun maqgsadi va vazifalari. 2
1. Elektron qurgularinin layihalandirma, konstruksiya etms,
hazirlanma texnologiyasi

2. | Konstruksiya va texnologiya marhalalarinin simulyasiya 2
iisullarinin manimsanilmasi.

1. Osas anlayislar va terminler.

2. Aparatlarin yaradilmasina sistemli minasibati.
3. | Optimal yerlagdirma va simulyasiya tisullarinin 2
manimsanilmasi.

1.Kompliter texnikasinin mikrominatiirlasdiriimasi.
4. | Kompiiter texnikasi vasitalarin asas qurgulari ve 2
komponentlari

1. Kompiiterlarin @sas komponentlarinin qurulusu va i prinsipleri
2. Kompiliterlarin asas qurdularinin qurulusu va is prinsipleri
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3. Komplterlerin kommunikasiya qurgulaninin qurulugu ve ig
prinsipleri
5. | Kompiiter texnikasi vasitelerin layihelendirme metodikasi 2
1. Kompliter texnikasi vasitelerin tesnifati ve keyfiyyst gdstericileri
2. Komplter texnikasi vasitelarin layihslondiriimasinde gargiya
qoyulan telabler
3. Komplter texnikasi vasitelerin layihslendirimesinde izahat
yazisinin yerine yetirilme qaydalar
4. Kompiiter texnikasi vasitslorin layihalandiriimasinda konstruktiv
senedlerin grafiki hisselerinin tertib olunma gaydalari
6. | Kompiiter texnikasi vasitelerin element, qovgaq ve qurgularin 2
konstruksiya edilmesi
1. Konstruksiya edilmenin modul prinsipinde element, qovsaq ve
qurgularin konstruktiv iyerarxiyasi
2. Kompiiter texnikas! vasitelerin modul konstruksiyalarda
standartlagdirma
3. Kompiter texnikasi vasitalerinde sifir saviyyali odullarin va
mikroyidimlann konstruksiyalar
4. Komputer texnikasi vasitelerinde mixtalif saviyyali modullarin
konstruksiyalar
7. | KTV-nin elektrik birlagdiricilarinin konstruksiya edilmasi 2
1. KTV-nin elektrik mantajinin konstruksiyasi
2. KTV-nin kantakt birlegsmalerinin konstruksiyasi
3. Cl-nin konstruksiyalari.
8. | KTV-nin konstruksialarinin etibarli iginin temin edilmasi 2
1. KTV-nin konstruksialarinin mexaniki tesirlarden gorunmasi
2. KTV-nin konstruksialarinin namlik tasirlerindan qorunmasi
3. KTV-nin konstruksialarinin toz tasirlerinden qorunmasi
4. KTV-nin konstruksialarinin temperatur tasirlerinden gorunmasi
9. | Kompiiter texnikasi vasitalari 2
1. Anakartlar. Anakartlarin hissalari
2. Miasir anakartlar. AT anakartlar
3. ATX anakartlar
10. | Markazi amaliyyat qurgusu (CPU) ve Mikroprossorlar 2
1. Markazi smaliyyat qurgusu (CPU)
2. Mikroprosessorun amr dévril
3. ©laga sinlari
11. | Hyper-threading (HT) dastayi texnologiyasi nadir? 2
1. Hyper-threading (HT) dasteyi texnologiyasi nadir?
2. Hyper transport texnologiyasi
3. AMD POWER! va INTEL SPEEDSTEP texnologiyasi
4. ©sas mikroprosessor problemlari
12. | Yaddaglar. Yaddas névlari 2
1. Flash, RAM, SRAM
2 Kesg yaddaslari, DRAM
3. Sert disklar va qurulusu
4. Sert disk neca iglayir?
13. | cD ve DVD siiriisdiricalori £
1. CD-ds malumat oxuma amaliyyati neca aparilir

2. CD va CD siiriigdaricalarinin tarkib hissaleri
3. CD yazanlar
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4. DVD ve DVD suriugdaruculari

f‘[ya)

14.

Skaner ve modemlar
1. Skanerler

2. ADSL modemler

3. XDSL texnologiyasi

lap.

15.

Kompilter texnikasi vasitelerinin montaj ve yiiim texnologiyasi
1. Kompiiter texnikasi vasitelerinin lehimleme texnologiyasi
2. Komplter texnikasi vasitelarinin qaynaq texnologiyasi

3. Kompiter texnikasi vasitelerinin yapigdirma texnologiyasi
4. Kompiter texnikasi vasitelerinin,montaj birleg- malarinin
etibarlihgina ve keyfiyystine nazarst

5. Kompiter texnikasi vasitelerinnin montaj texnolo- giyasinda
komplektlesdirici elementlars ilkin nezarat ve montaja hazirhgs

'89"

Cami miihazira

30s. |

Labaratoriya mévzulari

Moévzunun adi

Saat | Tarix

Giris. Kursun maqsadi va vazifalari.
1. Elektron qurgularninin layihalendirma, konstruksiya etma,
hazirlanma texnologiyasi

Konstruksiya va texnologiya marhalalarinin simulyasiya
usullarinin manimsanilmasi.

1. Osas anlayislar va terminlor.

2. Aparatlarin yaradilmasina sistemli miinasibati.

Optimal yerlagdirma va simulyasiya ilisullarinin
manimsanilmasi. Kompiter texnikasinin mikrominatirlagdiriimasi

Kompiiter texnikasi vasitalarin asas qurgulari ve komponentlari
1. Kompiterlarin asas komponentlarinin qurulusu ve is prinsipleri

2. Kompiiterlarin asas qurgdularinin qurulusu va i prinsiplari

3. Kompiiterlarin kommunikasiya qurgularinin qurulusu ve ig
prinsipleri

Kompiiter texnikasi vasitalarin layihalandirma metodikasi

1. Kompiiter texnikasi vasitalarin tasnifati ve keyfiyyst gostericilari
2. Kompiiter texnikasi vasitslerin layihalaendiriimesinds qarsiya
goyulan talabler

3. Kompiiter texnikasi vasitalarin layihalandiriimasinds izahat
yazisinin yerina yetiriima qaydalari

4. Kompiter texnikasi vasitslarin layihalendiriimasinds konstruktiv
sanadlarin grafiki hissalarinin tartib olunma qaydalari

Kompiiter texnikasi vasitalarin element, qovsaq ve qurgularnn
konstruksiya edilmesi

1. Konstruksiya edilmanin modul prinsipinde ele- ment, qovsaq ve
qurdularin konstruktiv iyerarxiyasi

2. Komplter texnikasi vasitslarin modul konstruksiyalarda
standartlagdirma

3. Komplter texnikasi vasitalerindae sifir saviyyali odullarin ve

mikroyidimlarin konstruksiyalari
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4. Komputer texnikasi vasitelerinde muixtalif seviyyali modullarin
konstruksiyalar
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%

KTV-nin elektrik birlegdiricilerinin konstruksiya edilmesi
1. KTV-nin elektrik mantajinin konstruksiyasi

2. KTV-nin kantakt birlegmalerinin konstruksiyasi

3. Cl-nin konstruksiyalan

KTV-nin konstruksialannin etibarl iginin tamin edilmasi

1. KTV-nin konstruksialaninin mexaniki tesirlarden qorunmasi

2. KTV-nin konstruksialarinin nemlik tasirlarinden qorunmasi

3. KTV-nin konstruksialarinin toz tesirlerindan qo- runmasi

4. KTV-nin konstruksialarnnin temperatur tasirlerin- dan qorunmasi

Kompiiter texnikasi vasitealeri

1. Anakartlar. Anakartlann hissalari
2. Miasir anakartlar. AT anakartlar
3. ATX anakartlar

10.

Markazi amaliyyat qurgusu (CPU) ve Mikroprossorlar
1. Markazi amaliyyat qurgusu (CPU)

2. Mikroprosessorun amr dovrii

3. Blaga sinlari

1.

Hyper-threading (HT) dastayi texnologiyasi nadir?
1. Hyper-threading (HT) dastayi texnologiyasi nadir?

2. Hyper transport texnologiyasi

3. AMD POWER! va INTEL SPEEDSTEP texnologiyasi
4. ©sas mikroprosessor problemlari

12.

Yaddaslar. Yaddas noévlari
1. Flash, RAM, SRAM

2 Kes yaddaglar, DRAM

3. Sert disklar va qurulugu
4. Sert disk necas iglayir?

13.

CD va DVD siiriigdiiriictilari

1. CD-da malumat oxuma amaliyyati neca aparilir
2. CD va CD surusduriclarinin terkib hissaleri

3. CD yazanlar

4. DVD va DVD sirisduricilari

14.

Skaner va modemlar
1. Skanerlar

2. ADSL modemler

3. XDSL texnologiyasi

15.

Kompiiter texnikasi vasitalerinin montaj ve yigim texnologiyasi
1. Kompiiter texnikasi vasitalerinin lehimlama texnologiyasi

2. Komplter texnikasi vasitalarinin qaynaq texnologiyasi

3. Kompiiter texnikasi vasitalerinin yapigdirma texnologiyasi

4. Komplter texnikasi vasitslerinin,montaj birleg- malarinin
etibarliligina va keyfiyyatina nazarat

5. Kompter texnikasi vasitalarinnin montaj texnolo- giyasinda
komplektlogdirici elementlere ilkin nazarat ve montaja hazirhg

Cami laboratoriya

30s.

Cami fann lzra:

60s.

XI. Fann iizra talablar, tapsinqlar:
Talim naticasinda talabalarin alda etmali olduglan tasavvir, vardis ve bacariglari:
informasiya manbayi ile isin bacariq ve verdisi; esas amilin tehlili ve ayira bilmasi;
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migayise, Umumlesdirme ve sistemlesdirme, konkretlagsdirme, slbut ve raddetms,
ziddiyyaetlari gérma bacangi; tefekkiirli bacariq ve vardiglarin formalagdinimasi.

Fanninin tedrisi zamani qoyulan taleblar agagidaki kimidir:

- Mihazire metninin hazirlanmasi,

- test tapsinglan,

- referat igleri,

- fordi tapsinqlar,

- praktiki mesalaler.
Xll. Fenn tizre telimin neticeleri:
1. Kompiiter texnikasinin layihelendiriimesi ve texnologiyasinin taskili formalarin
forqlendirir, mdvzuya uygun formani mieyyenlesgdirir va tatbiq edir.
2. Kompiiter texnikasinin layihalendiriimasi va texnologiyasi taliminin vasitalarini garh va
izah edir, konkret ders tigiin eyani vesaitlari miiayyanlagdirir va segir.
3. Kompiiter texnikasinin layihalandirilmasi va texnologiyasi taliminin prinsiplarini, talim
metodlarini (texnologiyalanni) sarh va izah edir.
XIIl. Talabalarin fonn haqqinda fikrinin dyranilmasi:

XIV Kollokvium suallan

1.Giris. Kursun maqsadi va vazifalari.
2.Elektron qurdulannin layihslandirma, konstruksiya etma, hazirlanma
texnologiyasi
3.Konstruksiya va texnologiya marhalalarinin simulyasiya tisullarinin
manimsanilmasi.
4. 9sas anlayiglar va terminlar.
5. Aparatlarin yaradilmasina sistemli miinasibati.
6.0ptimal yerlagdirma va simulyasiya iisullarinin menimsanilmasi.
7.Kompiiter texnikasinin mikrominatiirlagdirilmasi.
8.Kompiiter texnikasi vasitalarin asas qurgulari va komponentlari
9. Kompiiterlarin asas komponentlarinin qurulusu va ig prinsiplari
10. Kompiiterlarin asas qurgularinin qurulusu va ig prinsiplari
11. Kompiiterlarin kommunikasiya qurgularinin qurulusu va is prinsipleri
12Kompiiter texnikasi vasitalarin layihalandirma metodikasi
13. Kompiiter texnikasi vasitalarin tasnifati ve keyfiyyat gostericilari
14. Kompiiter texnikasi vasitalarin layihslandirilmasinda qarsiya qoyulan talablar
15. Kompiiter texnikasi vasitalarin layihalandirilmasinda izahat yazisinin yerina
yetirilma qaydalan

Il Kollokvium suallan

16. Kompiiter texnikasi vasitalarin layihalandirilmasinda konstruktiv sanadlarin
grafiki hissalerinin tartib olunma qaydalan

17.Kompiiter texnikasi vasitalarin element, qovsaq ve qurgularin konstruksiya
edilmasi

18. Konstruksiya edilmanin modul prinsipinde ele- ment, qovsaq va qurdulann
konstruktiv iyerarxiyasi

19. Kompiiter texnikasi vasitalarin modul konstruksiyalarda standartlagdirma
20. Kompiiter texnikasi vasitalarinda sifir saviyyali odullarin ve mikroyigimlarin
konstruksiyalar

21. Kompiiter texnikasi vasitalarinde miixtalif saviyyali modullarin
konstruksiyalar

22.KTV-nin elektrik birlagdiricilarinin konstruksiya edilmasi
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23. KTV-nin elektrik mantajinin konstruksiyasi \
24, KTV-nin kantakt birlegmalarinin konstruksiyasi \
25. Gl-nin konstruksiyalan

26. KTV-nin konstruksialarinin etibarli iginin temin edilmasi

27. KTV-nin konstruksialarinin mexaniki tesirlardan gorunmasi

28. KTV-nin konstruksialarinin nemlik tasirlerindean qorunmasi

29, KTV-nin konstruksialaninin toz tesirlarinden qo- runmasi

30. KTV-nin konstruksialarinin temperatur tasirlarin- den qorunmasi

XV. Imtahan suallar
| Blok
1.Girig. Kursun maqgsadi ve vazifalari.

2.Elektron  qurgulaninin  layihalandirma, konstruksiya etma, hazirlanma
texnologiyasi

3.Konstruksiya va texnologiya marhalalarinin simulyasiya tisullarinin
manimsanilmasi.
4. 9sas anlayiglar va terminlar.
5. Aparatlarin yaradilmasina sistemli miinasibati.
6.0ptimal yerlagdirma va simulyasiya iisullarinin manimsanilmasi.
7.Kompiiter texnikasinin mikrominatiirlasdirilmasi.
8.Kompliter texnikasi vasitalarin asas qurgulari ve komponentlari
9. Kompiiterlarin asas komponentlarinin qurulugu va ig prinsiplari
10. Kompiiterlarin asas qurgularinin qurulusu va ig prinsipleri
Il Blok
11. Kompiiterlarin kommunikasiya qurgularinin qurulusu va is prinsipleri
12Kompliter texnikasi vasitalarin layihalandirma metodikasi
13. Kompiiter texnikasi vasitalarin tasnifati va keyfiyyat gostaricilari
14. Kompiiter texnikasi vasitalarin layihalandiriimasinda qarsiya qoyulan talablar
15. Kompiiter texnikasi vasitalarin layihalandirilmasinds izahat yazisinin yerina
yetirilma qaydalari
16. Kompliter texnikasi vasitalarin layihalandiriimasinda konstruktiv sanadlarin
qrafiki hissalarinin tartib olunma gaydalan
17.Kompiiter texnikasi vasitalarin element, qovsaq va qurgularin konstruksiya

edilmasi
18. Konstruksiya edilmanin modul prinsipinda ele- ment, qovsaq va qurgulann

konstruktiv iyerarxiyasi
19. Kompiiter texnikasi vasitalarin modul konstruksiyalarda standartlagdirma
20. Kompiiter texnikasi vasitalarinda sifir saviyyali odullarin va mikroyigimlann
konstruksiyalari
Il Blok
21. Kompiiter texnikasi vasitalarinda miixtslif saviyyali modullann
konstruksiyalar
22.KTV-nin elektrik birlagdiricilarinin konstruksiya edilmasi
23. KTV-nin elektrik mantajinin konstruksiyasi
24. KTV-nin kantakt birlagmalarinin konstruksiyasi
25. Cl-nin konstruksiyalan
26. KTV-nin konstruksialarinin etibarl iginin temin edilmasi
27. KTV-nin konstruksialarinin mexaniki tasirlardan qorunmasi
28. KTV-nin konstruksialarinin namlik tasirlarindan gorunmasi
29. KTV-nin konstruksialarinin toz tasirlarindan qo- runmasi
30. KTV-nin konstruksialarinin temperatur tasirlarin- dan qorunmasi
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IV Blok

31.Kompiiter texnikasi vasitelori

32. Anakartlar. Anakartlarin hisseleri

33. Milasir anakartlar. AT anakartlar

34, ATX anakartlan

35.Markazi emaliyyat qurgusu (CPU) ve Mikroprossorlar

36. Markazi emaliyyat qurgusu (CPU)

37. Mikroprosessorun emr dovril

38. 9laqgae sinleri

39.Hyper-threading (HT) destayi texnologiyasi nadir?

40. Hyper-threading (HT) destayi texnologiyasi nadir?
V Blok

41. Hyper transport texnologiyasi

42. AMD POWER! va INTEL SPEEDSTEP texnologiyasi

43. ©sas mikroprosessor problemlari

44.Yaddaslar. Yaddas novleri

45, Flash, RAM, SRAM,

46. Kes yaddaslarn, DRAM

47. Sert disklar va qurulusu

48. Sart disk neca iglayir?

49.CD va DVD siiriigdiirticiilari

50. CD-ds malumat oxuma amaliyyati neca aparilir

“Kompiiter texnikasinin layihalandirilmasi va texnologiyasi” fenninin sillabusu
050631-“Kompiiter miihandisliyi" ixtisasi izre tedris plani va fenn programi ssasinda

tartib edilmisdir.

Sillabus "Texnologiya ve texniki elmler" kafedrasinda miizakire edilorsk, tesdiq

edilmigdir (7 Fevral 2025-ci il, protokol Ne 06).

Fann miallimi: ; a % dosent, A. A. Damirov.

Kafedra mudiri: J/‘/j dosent, R. F. Sliyev
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